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Craig Wu
打字机
R303用0R接地
可禁用调试电路

Craig Wu
打字机
Segger J-Link 固件
使用12MHz时钟
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Craig Wu
打字机
USB口未连接或作为设备时：
USBHS_ID为高电平，U402不工作

USB口作为主机有TypeC设备连接时：
USBHS_ID为低电平，U402工作，为USB口供电

通过USBHS_ID和USBHS_VBUS的状态
来判断USB口的状态

Craig Wu
打字机
USBHS_VBUS
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Craig Wu
打字机
验证过的SDRAM：
W9825G6KB-6I
IS42S16160J-6BLI

Craig Wu
打字机
如果需要测试SCI0，需要禁用SDRAM，并连接R501和R502
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Craig Wu
打字机
注意：
V1版硬件上，TF卡电源接的是VCC2，
当VCC2跳接到1.8V时，
TF卡无法正常供电。
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Craig Wu
打字机
注意：V1版硬件上有J702
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Craig Wu
打字机
注意：
V1版硬件上没有J903和R901。
V1版PCB上同样的位置是J702 （VSS）
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顶层器件贴装位置
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底层器件贴装位置
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顶层丝印
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底层丝印
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b3700054
打字机
板对板连接器扩展示例 - MIPI-DSI / RGB / CEU / SDIO / CAN-FD / 串行口 / PWM / 模拟信号

b3700054
打字机
实际使用时可按照贴装的芯片以及应用需求灵活配置


